
Bericht zur Regionalgruppenveranstaltung  
der Regionalgruppe Nürnberg am 13.03.2018  
 
Gastgeber des Regionalgruppentreffens war die Firma Schaeffler Technologies in Herzogenaurach.  
Stv. Regionalgruppenleiter Gerhard Gröner begrüßte gegen 13:00 Uhr Teilnehmer, Referenten und FED-
Vorstandsmitglied Klaus Dingler und entschuldigte RG-Leiter Markus Biener, dem es nicht möglich war an der 
Veranstaltung selbst teilzunehmen.  
Folgender Agenda wurde vorgestellt, wobei der Pkt. „Line tour“ aus Zeitgründen gestrichen wurde und aus 
Ausgleich Herrn René Grünke etwas mehr Zeit bei der Vorstellung der gastgebender Firma eingeräumt wurde.  

    
 
Mit 22 Teilnehmern war die Veranstaltung gut besucht.  
Sie wurden auf das kartellrechtlich korrekte Verhalten während der Sitzung aufmerksam gemacht. 
Weitere Infos unter: https://www.fed.de/fileadmin/Redaktion/PDF/Vertraege/FED-Compliance-Richtlinie_2018.pdf 
 
Im Namen von Schaeffler Technollogies begrüßte Hr. René Grünke die Teilnehmer und stellte die Firma vor.  
Die Firma beschäftigt über  90000 Mitarbeiter weltweit in 170 Standorten in 50 Ländern, 31700 davon an 18 
Standorten in Deutschland. Es werden über 10000 Produkte hergestellt und damit in 2017 14 Milliarden Umsatz 
generiert, über  ¾ davon mittlerweilen  im Automotivebereich.  Unter dem Motto „Mobilität für morgen“ wird weiter 
entwickelt, von INA-Nadellager bis  intelligente Funksysteme in der Produktionsumgebung in Industrie 4.0. 
Die Präsentation finden Sie im Anhang zu diesem Protokoll. 
 
Da auch an dieser Veranstaltung wieder Gäste und neue Mitglieder des Verbandes teilgenommen haben,  
wurde unter dem Punkt „Neues aus dem Verband“ von Stv. RG-Leiter Peter Koller der FED vorgestellt: 

    
 

    
 



    
 
Anschließend wurde ein Rückblick und ein Ausblick auf das Jahr 2018 gegeben: 

    
 

    
 
Vorstandsmitglied Klaus Dingler ergänzte dies und wies darauf hin, dass der für Mai geplante PCB-
Designertag in diesem Jahr entfallen muss. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
 
1. Fachvortrag: Tendenzen in der Baugruppen-Technologie - Miniaturisierung und Komplexität 
Referent: Hanno Platz, GED Elektronik / Michael Schleicher, Semikron 
Im Wechsel referieren Hanno Platz und Michael Schleicher aus dem FED-Arbeitskreis 3D-Elektronik. Es 
werden unter diesen Begriff verschiedene Technologien gesehen, als da sind:  Hybride – Embedded-PCB –  
Flex und Starflex – MID – 3D-CSP – 3D-Druck. U. a. wurde dabei eine Übersicht über die unterschiedlichen 
Vorgehensweisen, Funktionserfordernisse der EDA, der Datenformate und der Produktion gegeben. 
 
Die entsprechende Präsentation befindet sich im Anhang. 
 
2. Fachvortrag: Röntgentest, eine zerstörungsfreie Analysemethode 
Referent: Michael Mügge, Viscom AG 
Durch die Herausforderung der Miniaturisierung wird zunehmend Röntgentest notwendig. Umfassend wurde 
von Michael Mügge dargestellt was Röntgen ist  bis zu Methoden der automatischen Röntgeninspektion mit 
der Erkenntnis dass Röntgentest alleine nicht ausreicht. 
 
Die vorgestellten Unterlagen befinden sich im Anhang. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



Als Dankeschön für die gute Organisation wurde ein Teilnahmegutschein für die nächste FED Konferenz 
an den Gastgeber übergeben.  
Zum Ende der Veranstaltung gegen 17 Uhr wurden die Teilnehmer verabschiedet, nicht ohne sie auf  
Konferenz, auf die Weiterbildungsmaßnahmen und auf die nächste Regionalgruppenveranstaltung, 
voraussichtlich im Oktober, aufmerksam zu machen. 
 
Neue Themenvorschläge, Veranstaltungsorte sowie Anregungen für die nächsten Sitzungen  
werden gerne aufgenommen.  
 
Gerhard Gröner,  
Stv. Regionalgruppenleiter Nürnberg 
 


